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TN02000067/12-V5 Metalizovany keramicky substrat pro elektronické

soucastky

1

Postup selektivni metalizace keramického substratu metodou cold spray v

a. pudorysny pohled na licovou stranu keramického substratu s tisténou
adhezni vrstvou, b. ptdorysny pohled na $ablonu, c. plidorysny pohled na
keramicky substrat s tiSt€nou adhezni vrstvou doplnénou o médénou vrstvu
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Obr. 1

pricném fezu.

»  V souladu s platnou metodikou Uradu
viady CR je uplatiovan uzitny vzor
,Metalizovany keramicky substrat pro

elektronické soucastky*.

P Uzitny vzor vznikl v pfimé souvislosti
projektu TN0O2000067
,Nové sméry v elektronice pro pramysl
4.0 a medicinu 4.0%

,Tisténé

s feSenim

diléi projekt
prvky a systétmy na

keramickych substratech®

P Technické
vyroby

feSeni se tyka oblasti

elektronickych  soucastek,
konkrétné metalizovaného

keramického substratu pro

elektronické soucastky.

Podstatou technického FeSeni je
metalizovany keramicky substrat, na
jehoZz povrch se nejprve vytiskne a

vypali

adhezni vrstva ve tvaru

vodivého motivu nanesenou technologii cold spray.

Naroky na ochranu:

Obr. 3

Keramicky substrat s oboustrannou metalizaci v rdznych tloustkach
metodou cold spray v pficném fezu.

vodivého motivu, na kterou je nasledné
pomoci nastfiku metodou coldspray
nanesen vysoce vodivy médény motiv
s nizkou porozitou a velkou tloustkou.
ReSeni umoZfiuje vytvaret vodivé
struktury na jedné ¢&i obou stranach
substratu,

pfipadné  spojit dva

substraty  vodivymi  motivy  nebo

vytvofit chladici kanaly pomoci krycich
vrstev. ZpUsob vyroby vyuziva Fizeny
nastfik smési nosného plynu a
médéného prasku pres Sablonu, coz
umoziuje rychlé nanaSeni i na

rozmeérné substraty.

1. Metalizovany keramicky substrat (1) pro elektronické soucastky (6) zahrnujici alespori jeden keramicky substrat (1) z materialu
na bazi oxidu hlinitého, nitridu hlinitého nebo nitridu kfemicitého, vyznacujicis etim, Ze dale zahrnuje alespon jednu
tisténou adhezni vrstvu (2) ve tvaru vodivého motivu (4) z materiadlu na bazi médi, stfibra nebo skla s tloustkou 10 az 80 ym
usporadanou na alespori jedné strané keramického substratu (1) a alespori jeden vodivy motiv (4) z médi s tloustkou 100 um az
5 mm usporadany na adhezni vrstvé (2), jehoz porozita je mensi nez 5 %, elektricka vodivost je vétSi nez 40x106 S-m-1 a tepelna
vodivost je vétsi nez 300 W-m-1 -K -1, pfiéemz vodivy motiv (4) je &lenity pro umisténi nékterych elektronickych soucastek (6).

2. Metalizovany keramicky substrat (1) podle naroku 1,vyznacujicisetim,Ze zahrnuje prvni adhezni vrstvu (2) uspofadanou
na licové strané keramického substratu (1), prvni vodivy motiv (4) uspofadany na prvni adhezni vrstvé (2), druhou adhezni vrstvu
(2) uspofadanou na rubové strané keramického substratu (1) a druhy vodivy motiv (4) uspofadany na druhé adhezni vrstvé (2).

3. Metalizovany keramicky substrat (1) podle naroku 1 nebo2,vyznacujicisetim,Ze zahrnuje dva keramické substraty (1),
které jsou vzajemné pfivracené svymi vodivymi motivy (4), pfi¢emz mezi vodivymi motivy (4) je alespori jedna elektronicka

soucastka (6).

4. Metalizovany keramicky substrat (1) podle nékterého z narokd 1az 3,vyznacujicisetim,Ze dale zahrnuje alespori jednu
kryci vrstvu (7) uspofadanou na vodivém motivu (4).
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